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XCZU1lEG-L2SFVC784E

Numar parc Statutul RoHs

Producator / Marca Starea stocului 144 pcs stock

Descriere produs IC ZUP MPSOC LP A53 FPGA 784BGA Barca din Hong Kong

Foi de date Calea de transport DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

144 pcs stock
Pret de referinta (in dolari SUA)

1 pcs
Obtineti o oferta
Va rugam sa faceti clic pe ,Obtineti o ofertd” si completati toate campurile necesare.Vom raspunde la solicitarea dvs. in termen g N
de 24 de ore prin e -mail. R OBtINEtI O OFERTa )
Daca intampinati probleme, va rugam sa lasati un mesaj sau sa ne trimiteti un e -mail la info@global-ic.hkSi ne vom reveni cat ™

mai curand posibil.

Specificatii de XCZU1EG-L2SFVC784E

Pachetul dispozitivului furnizor 784-FCBGA (23x23) Viteza 533MHz, 600MHz, 1.333GHz
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Vesti inrudite

Lumea incorporatd: Wi-Fi 6, Bluetooth si IEEE 802.15.4 LR-WPAN intr-un IC taie pulsarea actuala pentru a prelungi viata celulelor de moneda IoT

[ I
singur modu 2023/07/11
2023/03/16
Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz
folosind Lorawan
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Terran Orbital extinde productia, sprijinind sapte autobuze prin satelit Embedded World 2023: Obtineti Ghidul saptamanal Electronics Full Cum materie a devenit realitate
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Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a varsa kilogramele in Audio si locul sdu in evolutia Bluetooth Borgwarner primeste puterea sic de la St, precum si Onsemi
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Catapulta cu semiconductor compus se extinde in Bristol, Glasgow si Continut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergarea OT si IT cu Future
Durham Future Future Industrial Network Infra
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